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全文摘要
公司在2026年第三季度业绩显著增长，归属于上市公司股东的净利润大幅增加，毛利率提升。其五条产品线—LED照明驱动芯片、ACDC电源芯片、电机驱动控制芯片、高性能计算电源芯片以及充电及其他电源管理芯片—表现强劲，分别实现48.54%、68.7%、61.96%的收入同比增长，毛利率亦有不同程度增长。公司通过优化产品结构、强化供应链管理及升级工艺技术，释放协同效应，增强盈利能力、营运能力和现金获取能力。未来，公司将继续聚焦主营业务，稳步推进战略布局，预期经营业绩将持续稳健增长。

章节速览
00:00 公司业绩增长与业务板块表现分析
公司2023年毛利率提升至38.82%，净利润同比增长977.18%，剔除四川宜春后，营收与净利润分别同比增长56%和916.8%。各业务线均表现良好，LED照明驱动芯片、ACDC电源芯片、电机驱动控制芯片、高性能计算电源芯片及充电管理芯片收入与毛利率均有显著提升。公司通过自研工艺平台、产品结构优化、市场拓展及并购四川宜春，强化了LED照明、电源管理、电机控制等核心业务，同时在汽车电子、AI算力等领域取得突破，未来将通过优化产品结构、强化供应链管理和升级工艺技术，持续释放协同效应。

05:57 公司财务指标分析：盈利能力、营运能力及资金状况
公司通过主营业务盈利提升、费用管控优化等措施，实现了前三季度毛利总额同比增长116%，营业利润率提升7.8个百分点，归母净利润率提升8.14个百分点。营运能力方面，应收账款周转天数减少15天，存货周转天数减少10.82天，现金循环周期缩短。财务状况良好，负债率下降21.35个百分点，流动比率和现金比率均有所增长，经营活动现金流为0.58亿元，投资活动现金流为-11.96亿元，筹资活动现金流为15.69亿元。公司通过技术创新、客户需求导向，聚焦主营业务，布局未来，实现经营业绩稳健增长。

11:07 公司高性能计算芯片进展与未来展望
会议中，参会者对公司三季度业绩表示祝贺，并询问了关于高性能计算芯片的进展及国内外客户拓展情况。公司高层详细介绍了与英伟达、摩尔等的合作，特别是第二代SPS性能领先的情况，以及与台达建立的紧密关系，共同推进国内外云厂商合作。未来，高性能计算业务的成长方向将聚焦于AR加速卡，通过控制器和SPS直接销售或电源模块供应，具体放量时间尚无法确定。

15:34 毛利率提升原因与未来趋势探讨
对话围绕毛利率提升的原因展开，指出成本降低、市场涨价、份额提升及工艺迭代等因素推动毛利率增长。针对一通收购后的毛利率展望，强调工艺改进、市场转移及海外高毛利市场的开拓，预计毛利率将修复并持续改善，目标超过35%。

20:49 G客户与H客户合作进展及时间线讨论
对话围绕G客户A2A4项目的放量时间和H客户以及寒武纪等AI加速卡客户的切入情况展开。对于G客户，项目推进已开始，但送样周期较长，需耐心等待；下一代产品A3、A4、A5的研发正在进行，预计时间较晚。关于H客户，由于技术路线不一致，除非其资源池进展不顺，否则不会主动寻求合作。寒武纪等AI加速卡客户主要通过泰达沛源合作。

24:07 易充电芯片与OpenAI供应链合作可能性及市场趋势
讨论了易充电芯片切入OpenAI端侧硬件供应链的潜力，强调了公司在无线充电领域的领导地位和技术实力。分析了主页LED driver涨价趋势，指出成本上升而非需求拉动是主要原因，并预测未来价格走势将取决于上游晶圆供应情况。提及了公司在台达和flex项目中的进展及竞争格局，核心优势在于成本领先和毛利率稳定。

29:00 行业竞争与公司业绩增长规划
对话围绕公司与内萨、台达等合作伙伴的关系，以及在DMOS市场的竞争格局展开。提及内萨产品在T公司的表现，台达的广泛客户基础，以及metal power作为谷歌等企业的供应商角色。讨论了国内DMOS市场的竞争态势，指出捷发特、新鹏威等厂商的竞争优势。最后，分享了公司三季度业绩表现良好，并对明年家电、第二mos及端侧等核心增长点的规划进行了展望。

31:31 公司策略：通过收购与现有技术扩大市场份额
对话讨论了公司通过收购行业领先技术公司，结合自身强大的HDC技术，在家电手机快充、电机控制等领域提升市场份额的策略。公司认为，只要进入市场，赢的概率较高，因此专注于现有产品和技术在细分市场的份额扩大。尽管新业务如机器人和DR MOS难以预测，公司仍计划利用现有优势探索新领域，但具体收入计划受市场不确定性影响，难以提前规划。

36:42 公司产品在机器人领域的应用与市场展望
对话围绕公司产品在机器人领域的应用展开，提到电机控制MCU已在机器人关节产品中得到应用，两家客户实现单点破局。公司计划跟进市场，但对物理AI市场的快速增长节奏持观望态度，强调在有市场需求时迭代技术、抢占份额。除照明和无线充领域领先外，其他市场目前仍处于跟随状态，对未来市场发展持谨慎态度。

39:48 计算领域毛利率与AI市场布局探讨
讨论了计算领域毛利率现状及AI市场目标，指出不同应用毛利率差异大，依赖市场分布；提及团队规模约200人，聚焦AI客户，计划增强薄弱环节，目标毛利率50%以上，竞争优势需持续关注市场需求变化。

42:31 公司技术优势与市场拓展策略
对话围绕公司技术优势展开，强调了在数字控制器和SPS技术上的追赶与领先，以及技术作为公司发展的核心。提及了未来产品迭代计划及对高性能计算市场的布局。同时，讨论了市场目标设定的不确定性，以及公司在不同产品线稳健推进的现状。

发言总结
发言人1
他报告了公司2026年第三季度的经营业绩和财务状况，展示了各业务板块的亮点和未来增长潜力。毛利率达到38.82%，归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比激增977.18%。公司拥有五条产品线，包括LED照明驱动芯片、AC/DC电源芯片、电机驱动控制芯片、高性能计算电源芯片以及充电及其他电源管理芯片，所有产品线均实现了同比增长，其中AC/DC电源芯片和电机驱动控制芯片表现尤其突出。他强调了公司对技术进步、市场扩展和并购策略的重视，并对未来发展持乐观态度。同时，回应了投资者关于毛利率、未来收入目标、高性能计算芯片进展以及机器人业务的关切，明确表示公司致力于技术创新和市场拓展，以确保持续增长。

问答回顾
发言人1 问：公司整体的经营业绩情况如何？
发言人1 答：公司实现归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增加977.18%。剔除四川宜春后，营业收入为17.4亿元，同比增长56%，毛利率42.89%，同比增长3.36个百分点。

发言人1 问：各业务板块的表现分别如何？
发言人1 答：LED照明驱动芯片收入8.4亿元，同比增长48.54%，毛利率41%，较上年提升6.84个百分点；ACDC电源芯片收入3.48亿元，同比增长68.7%，毛利率43.5%，增长态势明显，其中大家电电源业务成为增长亮点；电机控制驱动芯片收入4.67亿元，同比增长61.96%，毛利率45.8%；高性能计算电源芯片收入0.8亿元，同比增长41%，毛利率40.28%；充电及其他电源管理芯片收入7.15亿元，受并购四川宜春影响，考虑资产评估后毛利率为29%。

发言人1 问：核心产品方面有哪些亮点？
发言人1 答：四川易通的无线充电芯片保持细分领域领先地位，电荷泵芯片、充电管理芯片以及过流过压保护芯片等产品市场份额提升。车规级LED驱动芯片和车规高低边开关在汽车电子领域取得显著增量营收。

发言人1 问：公司盈利能力、营运能力和长期财务状况怎样？
发言人1 答：盈利能力上，年初至报告期末毛利总额达到9.54亿元，实现同比增长116%；营业利润率9.8%，较上年上升7.8个百分点。营运能力上，应收账款周转天数为51天，较上年下降15天；存货周转天数约100天，较上年改善。长贷与现金获取能力方面，公司整体负债率18.79%，流动比率3.23，现金比率1.09，均有所增长，主要源于重大资产重组及配股募集资金到位，流动性储备增厚。同时，公司强化现金流管理，经营活动产生的现金流量为0.58亿元，投资活动产生的现金净流量为负的11.96亿元，主要为并购支付股权收购款所致。

发言人1 问：公司年初报告期末筹资活动产生的现金净流量大幅增加的原因是什么？公司的配股融资对于股东回报有何影响？
发言人1 答：年初报告期末公司筹资活动产生的现金净流量为15.69亿元，较上年同期大幅增加，主要是因为公司在报告期内完成了配股融资，募集到账资金18亿元，用于资产重组、后续产品线的研发投入和产能保障。配股融资不仅满足了公司战略发展的资金需求，还支付了现金分红1点四五亿元，体现了公司在业务高速发展的同时，持续履行对股东的回报承诺。

发言人1 问：公司在高性能计算芯片领域的进展如何？
发言人1 答：在高性能计算芯片领域，公司从最初的显卡合作起步，现已研发出国内领先的加速卡，并与摩尔等企业开始合作。今年的最大进展是第二代SPS（加莫斯升级版）性能领先，超过英飞凌和MPS。台达从第三季度开始评估并采用公司的产品，联合创新以满足国内外云厂商的需求。未来，公司高性能计算的最大成长方向将是AR加速卡市场，其中分立方案和高功率算力卡将分别通过销售控制器和SPS以及电源模块来实现增长。

发言人1 问：公司毛利率提升的原因及后续趋势如何？
发言人1 答：毛利率提升主要得益于ACDC公益平台及封装平台的进步，有效降低了成本。此外，由于产能趋紧导致LD照明领域产能紧缺，市场出现涨价现象，公司通过精准提价策略进一步提高了毛利率。对于易通业务而言，工艺迭代（如导入COT工艺）将有助于成本下降，同时在海外市场的重点布局也将带来更高毛利率。预计未来一冲的毛利率将逐步修复并保持向好趋势。

发言人1 问：G客户项目预期放量时间和国内H客户切入情况如何？
发言人1 答：G客户项目方面，目前已有三次车通过认证，由三家电源厂配合推进，并已签署NDA及AVL。从六月份开始启动ABO进展，具体放量时间尚待进一步指引。至于国内H客户的切入情况，暂无明确的time line提供。

发言人1 问：对于G公司的产品，目前的进展如何？国内客户如H客户以及寒武纪等的合作情况如何？
发言人1 答：目前，我们已经给G公司的三家供应商送样，但这个周期较长，需要耐心等待。下一代的A3、A4、A5产品还在研发中，重要时间点会稍微晚一些。对于H公司，由于我们不在其资源池内，且技术路线不一致，通常情况下他们不会主动找我们合作。目前我们更专注于与其他客户的合作，并且已非常忙碌。与寒武纪等AI加速卡客户，我们主要通过泰达沛源等进行合作。

发言人1 问：易充无线充电芯片是否有机会切入OpenAI端侧硬件供应链？
发言人1 答：目前我们是全球无线充电标准的重要参与者和最大供应商之一，与海外多家大厂有合作并具备量产能力。虽然与苹果等公司的保密协议限制了我们公开讨论，但从技术层面看，一切都有可能。随着海外市场增长，尤其是明年预算毛利的提升，这将是我们重要的增长点。

发言人1 问：主页LED driver涨价趋势及未来空间如何？
发言人1 答：LED driver涨价主要由供应商成本上升推动，而非下游需求拉动。未来涨价与否取决于上游晶圆供应商的供给能力和意愿。若减少对照明晶圆的供应，涨价可能继续；若产能松动增加供应，则可能出现降价。目前我们保持领先的成本优势，毛利率能维持在35%以上。

发言人1 问：在flex项目进展及竞争对手方面有何信息可以分享？
发言人1 答：在flex项目上，我们正在与相关公司合作，其中内萨产品导入速度最快。台达客户群体更多样化，包括G、M、O等公司。国内方面，还有金属电源等竞争对手，但在p to p产品方面，我们是唯一送样并获得支持的厂商，未见其他国内厂家推出类似产品。

发言人1 问：国内DMOS市场竞争格局及公司明年的增长计划或目标是什么？
发言人1 答：国内DMOS市场中，我们尚未看到其他厂商做出类似的产品。关于明年增长计划，除了照明市场较为饱和外，其他领域如家电、手机快充、电机控制等业务正在提升份额。此外，我们收购了BMS公司，增加了电池管理能力，使公司在充电链上具备更全面的竞争优势。

